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Abstract (en)
The levelling system has supports to hold the required object at the selected level. It has a marking system comprising a detector which moves up
each support until the correct level is found e.g. by laser levelling controls. At this level the detector marks the support mechanically. This enables
fittings to be secured at the correct level. The supports can be suspended supports e.g. for a suspended ceiling, or vertical supports e.g. for a
machine mounting. The marking system can be a simple cutter (31) for cutting off the support at a reference level. This enables a clip to be secured
at the end of the support to provide the fitting.

Abstract (de)
Zur Nivellierung eines Objekts, insbesondere einer untergehängten Decke, welches an Montageelementen (3), z.B. Ösendrähten, befestigt
ist, werden letztere abgelängt oder in anderer Weise mit einer Bezugsstelle versehen, z.B. indem ein Abhänger auf richtiger Höhe an jedem
Montageelement befestigt wird. Hierzu wird ein Gerät eingesetzt, welches einen Detektor (34) zur Detektion eines Bezugsniveaus aufweist, welches
von einer Laser-Justiervorrichtung erzeugt wird. Das Gerät wird über das Montageelement (3) geschoben. Sobald es aufgrund des Signals vom
Detektor (34) feststellt, dass es auf der richtigen Ablänghöhe ist, wird das Montageelement (3) von einer Haltevorrichtung (23) festgehalten und von
einer Schneidevorrichtung (24) abgelängt. <IMAGE>
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